
Product Overview
5V MCU 有哪些新進展？

儘管通用系統設計趨向採用較低的供應電壓，5V 電路仍因訊噪比的物理特性與 5V 感測器的普及性，而持續受到
青睞。然而，選用 5V MCU 並不表示必須在現代 MCU 的各項優勢上妥協，例如性能、低功耗或安全性。

MSPM0H321x 為 MCU 系列產品，設計人員可因應 5V 系統的設計挑戰，同時提升系統的安全性、電源效率和效
能。

5V MCU MSPM0H321x 系列有哪些新進展？

MSPM0H321x 系列（MSPM0H3216）是以 MSPM0 生態系統為基礎，延續其通用硬體、開發工具與軟體函式庫
的設計。這些裝置與資源可協助硬體與軟體工程師，輕鬆將 MSPM0 設計中現有的程式碼重複應用於各種場景
——從電動工具、汽車設計，甚至到廚房電器皆適用。（如图 1 所示）。

图 1. MSPM0 MCU 的應用範例

這些 MCU 提供高度的針腳對應相容功能性，有助於加快的裝置更換與升級。由於所有 MSPM0 裝置皆採用通用
的 DriverLib API ，因此也能簡化 MSPM0 系列裝置間的軟體移植作業。MSPM0H321x MCU 兼具安全性，低功耗
運作與效能。

保全：MSPM0H321x 5V MCU 系列以 MSPM0 平台的安全性基礎為基礎，提供彈性、平價的安全設定功能。客
戶安全代碼（CSC）硬體安全性架構可讓設計人員在設計中鎖定可自訂的信任根。

CSC 提供硬體功能，用於執行具防回滾保護的驗證式安全開機。MSPM0H321x MCU 也支援現場的安全韌體更
新。隨著安全性在軟體產品中日益重要，MSPM0H321x MCU 可讓應用滿足目前的安全需求，並為未來需求做好
準備。

低功率：MSPM0H321x MCU 可提供低功耗效能能和低延遲電源模式轉換。如此一來，應用可「快速進入休眠狀
態」，進而省下更多電力。藉由 MSPM0 系統控制 (SYSCTL) 架構，應用可在待機模式下達到低功耗 3.5uA 狀
態，並在保留 SRAM、 CPU 和周邊模組的情況下，在 20us 內回復至執行模式。

在需以 UART 或 I2C 匯流排自待機狀態接收命令，且對延遲要求更低的情況下，MSPM0H321x 系列支援非同步
快速時鐘要求，能在 CPU 尚未喚醒前，於偵測到資料傳入時即要求快速時脈。

功能和性能：儘管 MSPM0H321x 系列著重於低功耗效能，但仍具備完整的類比與數位功能組合，透過以 32MHz 
運作的 Arm® Cortex-M0+® CPU 搭配單週期乘法擴充指令，以及最高 64kB 的快閃記憶體與 8kB SRAM 實現。
12 位元 ADC 具備最高 1.5MSPS 的取樣速度及多達 27 個輸入通道，實現各種控制與感測應用。
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進階控制計時器（TIMA）具備強化的 PWM 產生模式，支援含死區的互補式配對與超低延遲的故障處理。此外， 
MSPM0H321x 系列也提供各種封裝選項，其中包括兩個 0.8mm 針腳間距選項，可實現超低成本的 PCB 組裝製
程。

自從推出 MCU 以來，嵌入式工程師持續發掘新的創意方式來應用這些通用型裝置。MSPM0 產品組合包括支援 
1.62V - 3.6V 供應電壓的裝置，可協助工程師採用更低的操作電壓，進而降低系統功耗並節省成本。但支援 5V 供
應電壓的現代 MCU 仍存在需求。

在具有傳統 5V 電路或複雜雜訊抗擾度挑戰的應用中，MSPM0H321x MCU 可讓硬體設計人員在 5V 系統中以原生
方式工作，並受益於創新的安全性、低功耗與效能特性。

立即開始使用現成的評估工具：

• 如需詳細資訊、產品規格表和參考手冊，請造訪 MSPM0H3216 產品頁面。
• 訂購 LP-MSPM0H3216 評估模組以開始使用。
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暗示擔保。

所述資源可供專業開發人員應用 TI 產品進行設計使用。您將對以下行為獨自承擔全部責任：(1) 針對您的應用選擇合適的 TI 產品；(2) 設
計、 驗證並測試您的應用；(3) 確保您的應用滿足相應標準以及任何其他安全、安保或其他要求。

所述資源如有變更，恕不另行通知。 TI 對您使用所述資源的授權僅限於開發資源所涉及 TI 產品的相關應用。除此之外不得複製或展示所述
資源，也不提供其它 TI 或任何第三方的知識產權授權許可。如因使用所述資源而產生任何索賠、賠償、成本、損失及債務等，TI 對此概不負
責，並且您須賠償由此對 TI 及其代表造成的損害。

TI 的產品受均受 TI 的銷售條款或 ti.com 上其他適用條款，或連同這類 TI 產品提供之適用條款所約束。 TI 提供所述資源並不擴展或以其他方
式更改 TI 針對 TI 產品所發布的可適用的擔保範圍或擔保免責聲明。

TI 不接受您可能提出的任何附加或不同條款。 IMPORTANT NOTICE
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